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背景 

✓ 五庁長官は 2022 年 6 月の会合で、「AI 関連発明に関する五庁の審査実務に関する既存資料の収集と五庁ウェブサイトでの公表」に関す
る NET/AI プロジェクトの立ち上げを承認しました。 

✓ このプロジェクトの目的は、AI 関連発明に関する五庁の審査実務の概要を提供し、ユーザーが複数の国で特許権を取得するためにどのよ

うな点に注目すべきかを理解できるようにすることです。 

✓ このプロジェクトが対象とするのは、AI 関連発明の特許化に適用される各庁の審査実務の要点を強調するために、審査ガイドラインの各
セクション、実務マニュアル、事例などを含む五庁の関連する法律文書やリソースを収集することです。 

 

既存資料収集結果 

✓ 日本特許庁(JPO)はリーディングオフィスとして、プロジェクトに関するアンケートを実施し、回答を得ました。 

✓ ウェブページへのハイパーリンクの形式で資料を掲載することで、アウトプットの陳腐化を避けることができます。ユーザーは、将来も

リンクをクリックすれば最新の資料にアクセスできます。 

✓ 五庁の回答の全文は，本書の附属書に掲載されています。 

✓ 五庁からの回答の概要表は次ページからのとおりです。 

 

 

 

 

 

 

免責事項 
本データは、データ収集時における AI 関連発明に関する五庁の審査実務を明らかにすることを目的としていますが、その内容はいかな
る法的拘束力を有するものではありません。五庁は、提示されたデータの完全性、正確性又は特定の目的への適合性を保証することは

できません。 
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Q1. 最新の特許法の条文が参照

可能なURL を回答ください。 

 

欧州特許条約 

[英語] [独語] [仏語] 

 

特許法 

[英語] [日本語] 

 

特許法 

[英語] [韓国語] 

 

中華人民共和国専利法  

[中国語] 

 

中華人民共和国専利法実施細則 

 [中国語] 

 

米国特許法 

[英語] 

 

Q2. 貴庁は、AI 関連発明に適用

される審査基準等の資料につい

て、どのような資料を作成して

いますか？  

 

[特徴:]  

1. AI 関連発明の審査実務・審査

基準に特化して説明する資料 

2. AI 関連発明を含むソフトウエ

ア関連発明の審査実務・審査基

準を説明する資料 

3. 全ての技術分野に関する審査

実務・審査基準を説明する資料 

4. その他 

 

欧州特許庁審査ガイドライン

(2022) 

[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 1, 2, 3]  

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

第 G-II, 3.3.1 節 

[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 1] 

 

特に CIIs に関連する基準のセク

ションへのリンクを含むコンピ

ュータ利用発明のインデックス 

[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 1, 2, 3]  

 

欧州特許庁審判部判例法 

第 10 版 2022 年 7 月 

[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 1, 2, 3, 4]  

 

コンピュータプログラムの特許

性に関する拡大審判部意見書

G3/08  

[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 2] 

 

コンピュータ利用シミュレーシ

ョンに関する拡大審判部査定

G1/19  

特許・実用新案審査基準  

[英語] [日本語] [特徴: 3] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク、附属書 B 、第 1 章コンピュ

ータソフトウエア関連発明 

[英語] [日本語] [特徴: 2] 

 

新たに追加された AI 関連技術に

関する事例 (令和６年追加分) 

[英語] [日本語] [特徴: 1] 

 

新たに追加された AI 関連技術に

関する事例 (平成３１年追加分) 

[英語] [日本語] [特徴: 1] 

 

漫画審査基準：AI・IoT 編 

[英語] [日本語] [特徴: 1、2] 

 

IoT 関連技術に関する審査基準 

[英語] [日本語] [特徴: 2] 

 

AI 関連技術に関する審査事例  

[英語] [日本語] [特徴: 1] 

 

IoT 関連技術等に関する事例 

[英語] [日本語] [特徴: 2] 

 

技術分野別審査実務基準 

[韓国語] [特徴: 1, 2] 

 

特許審査基準 

[英語] [韓国語] [特徴: 3] 

専利審査指南 

[中国語] [特徴: 1,2,3] 

 

特許審査便覧 

[英語] [特徴: 3] 

 

特許審査便覧、第 2106, 2161-

2166, 2181-2186 章 

[英語] [特徴: 2] 

 

AI 関連特許リソース 

[英語] [特徴: 1] 

 

AI 政策報告書 

[英語] [特徴: 2, 3] 

 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_fr.html
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm
https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/consolidated_laws.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_fr.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_ii_3_3_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/g_ii_3_3_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/f/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law_de.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/case-law_fr.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003dp1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003fp1.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/index.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_add2024_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei_tsuika_2024.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_add2019_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei_tsuika.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot_e.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/comic_ai_iot.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/iot_shinsa/all.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei/jirei.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z_e.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_z.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/upload/en/download/Patent_Examination_Guidelines_2021.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/criterion2021_12.pdf&fileNm=%ED%8A%B9%EC%8B%A4%EC%8B%AC%EC%82%AC%EA%B8%B0%EC%A4%80.pdf
https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6921633.htm
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html
https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-resources
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO_AI-Report_2020-10-07.pdf
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[英語] [独語] [仏語] 

[特徴: 2] 

 

Q3. 貴庁は、他庁と協力して、

AI 関連発明の審査実務・審査基

準に関する比較研究を行ってい

ますか？ 

 

[特徴:]  

1. AI 関連発明の審査実務・審査

基準に特化した比較研究 

2. AI 関連発明を含むソフトウエ

ア関連発明の審査実務・審査基

準の比較研究 

 

[EPO & KIPO] 

コンピュータ利用発明/ソフトウ

ェア関連発明の比較研究 (2021) 

[英語] [特徴: 2] 

 

[EPO & JPO] 

コンピュータ利用発明/ソフトウ

ェア関連発明の比較研究 (2021) 

[英語] [特徴: 2] 

 

[EPO & CNIPA] 

コンピュータ利用発明/ソフトウ

ェア関連発明の比較研究 (2019) 

[英語] [特徴: 2] 

 

[JPO&CNIPA] 

AI 関連発明比較研究 

[英語] [日本語] [特徴: 2] 

 

[JPO & EPO] 

コンピュータ利用発明/ソフトウ

エア関連発明比較研究 

[英語] [日本語] [特徴: 2] 

 

[五庁]  

AI 関連発明に関する国際特許審

査実務シンポジウム 

[英語] [特徴: 1] 

 

[EPO, JPO & USPTO] 

三極プロジェクト 24.2 下での

比較研究報告書 

[英語] [特徴: 2] 

 

[EPO & KIPO] 

コンピュータ利用発明/ソフト

ウエア関連発明比較研究 

[英語] [韓国語] [特徴: 2] 

 

[EPO & CNIPA] 

コンピュータ利用発明/ソフト

ウエア関連発明比較研究 

[中国語] [英語] [特徴: 2] 

 

該当なし 

 

 

Q4. 発明該当性に関する特許法

における条文について教えてく

ださい。 

欧州特許条約 (EPC) 第 52 条 

[英語] [独語] [仏語] 

 

特許法第 2 条および第 29 条第

1 項柱書 

[英語] [日本語] 

 

特許法第 29 条第 1 項および第

32 条 

[英語] [韓国語] 

 

中華人民共和国専利法 

第 2 条、第 5 条および第 25 条  

[中国語] 

 

米国特許法 第 101 条 

[英語] 

Q5. AI 関連発明の“発明該当性”

の判断に関する審査基準等の資

料がある場合、該当箇所を教え

てください。 

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[コンピュータ利用発明インデッ

クス] [G-I] [G-II, 1] [G-II, 2]  

[G-II, 3.3] [G-II, 3.3.1]  

[G-II, 3.3.2] [G-II, 3.5]  

[G-II, 3.6] [G-II, 3.7] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[第 1 章, 第 2.1 節] 

 

技術分野別審査実務基準 

[1301~1310, 7301~7306 ペー

ジ] 

 

専利審査指南(2023)第 2 部 

[第 9 章, 第 6.1.1 節および第

6.1.2 節] 

 

特許審査便覧 

[2106 特許適格性] 

 

特許適格性ウェブページ 

 [リンク] 

 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g190001ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003dp1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080003fp1.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/E1845285B1DD9C53C125879F00374910/$FILE/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_KIPO_en.pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/cn_ai_report_en.pdf
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/document/software_201903/01_ja.pdf
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/document/software_201903/01_en.pdf
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/epo/document/software_201903/01_ja.pdf
https://www.jpo.go.jp/e/news/kokusai/seminar/shinsa_jitsumu_2019.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/utp242_m.html
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnFileDown.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16509&aprchId=BUT0000048&sysCd=SCD02&ntatcAtflSeq=3
https://www.kipo.go.kr/ko/kpoBultnFileDown.do?menuCd=SCD0200640&ntatcSeq=16509&aprchId=BUT0000048&sysCd=SCD02&ntatcAtflSeq=4
https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=182157&colID=88
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/979CF38758D25C2CC12584AC004618D9/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventions_software_related_inventions_EPO_CNIPA_en.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar52.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar52.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/f/ar52.html
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097#je_ch2at1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302376
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/j.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_i_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_5.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_7.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=10
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-eligibility
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Q6. AI 関連発明(又はソフトウエ

ア関連発明)に関連する主題又は

請求項の形式として、許容され

る例又は許容されない例につい

て示した審査基準等の資料があ

れば、その該当箇所と共に教え

てください。 

欧州特許庁審査基準 (2022)  

[G-II, 3.3] [G-II, 3.3.1]  

[G-II 3.3.2] [G-II, 3.5.1]  

[G-II, 3.5.2] [G-II, 3.5.3]  

[G-II 3.6] [G-II 3.6.1]  

[G-II 3.6.2] [G-II 3.6.3]  

[G-II 3.6.4] [G-II 3.7]  

[G-II 3.7.1] [G-VII, 5.4]  

[G-VII, 5.4.1] [G-VII, 5.4.2]  

[F-IV, 3.9] [F-IV, 3.9.1]  

[F-IV, 3.9.2] [F-IV, 3.9.3] 

 

欧州特許庁審判部判例法第 10

版 2022 年 7 月  

[I.A.2.2.2] [I.A.2.4]  

[I.A.2.5] [I.A.2.6] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[第 1 章, 第 1.2.1 節]  

[第 1 章, 第 2.1.2 節]  

 

技術分野別審査実務基準 

[1205~1211, 1301~1310, 

6203~6204, 7301~7306, 55~76

ページ] 

 

専利審査指南(2023)第 2 部 

[第 9 章, 第 2, 3, 5.2, 6.2 節およ

び 第 6.2 節の例 1-10] 

 

特許審査便覧 

[2106.03 適格性ステップ 1: 法

定主題の 4 カテゴリー] 

 

主題適格性ウェブページ 

[リンク] 

 

Q7. AI 関連発明の“発明該当性”

の判断手法についての理解を助

けるため、何らかの事例がある

場合、特定している情報につい

て教えてください。 

[概要:] 

1. 発明該当性を満足する事例   

2. 発明該当性を満足しない事例  

 

審判部審決 T 1173/97 

[リンク] [概要: 1] 

 

技術審判部審決 T 1820/16  

[リンク] [概要: 2] 

 

COMVIK アプローチ適用の仮想

事例 (GL G-VII, 5.4.2.5) 

[リンク] [概要: 1]  

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[事例 2-13] [概要: 1]  

[事例 2-14] [概要: 1] 

[事例 2-14‘] [概要: 2] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 A  

[事例 3-2] [概要: 1, 2] 

[事例 5] [概要: 1,2] 

技術分野別審査実務基準 

[1301~1310, 7301~7306 ペー

ジ] [概要: 1, 2] 

専利審査指南(2023) 第 2 部, 第

9 章, 第 6.2 節 

[例 2, 3, 4, 5, 6, 7] [概要: 1] 

[例 1, 8, 9, 10] [概要: 2] 

 

主題適格性ウェブページ 

[例 36] [概要: 1, 2] 

[例 39] [概要: 1] 

 

 

 

Q8. 記載要件に関する特許法の

条文をそれぞれ教えてくださ

い。 

 

[1] 明確性 

[2] サポート要件または記述要件 

[3]. 実施可能要件/開示の十分性 

 

[1] EPC 第 84 条 

[英語] [独語] [仏語] 

 

[2] EPC 第 84 条 

[英語] [独語] [仏語] 

 

[3] EPC 第 83 条 

[英語] [独語] [仏語] 

 

[1] 第 36 条第 6 項 2 号 

[英語] [日本語] 

 

[2] 第 36 条第 6 項 1 号 

[英語] [日本語] 

 

[3] 第 36 条第 4 項 1 号 

[英語] [日本語] 

 

[1] 第 42 条第 4 項第 2 号 

[英語] [韓国語] 

 

[2] 第 42 条第 3 項第 2 号、第

42 条第 4 項第 1 号 

[英語] [韓国語] 

 

[3] 第 42 条第 3 項第 1 号 

[英語] [韓国語] 

 

[1]第 26 条第 6 項 

 [中国語] 

 

[2] 第 26 条第 4 項 

[中国語] 

 

[3] 第 26 条第 3 項 

[中国語] 

 

[1] 米国特許法 第 112 条(b) 

[英語] 

 

[2] 米国特許法 第 112 条(a)  

[英語] 

 

[3] 米国特許法 第 112 条(a) 

[英語] 

 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3.htm
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_3_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_5_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_5_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_5_3.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_6.htm
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_ii_3_7_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_3.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_a_2_2_2.htm
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_a_2_5.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_a_2_6.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=5
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=26
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html#ch2100_d29a1b_139b2_397
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html#ch2100_d29a1b_139b2_397
https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/subject-matter-eligibility
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t971173ex1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t161820eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_2_5.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=110
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=115
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=120
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a3_e.pdf#page=17
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a3_e.pdf#page=33
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_1to36.pdf#page=104
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/101_examples_37to42_20190107.pdf#page=8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar84.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar84.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/f/ar84.html
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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097#je_ch2at13
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
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https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302824912
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302824912
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302824912


 

 
 5 

 EPO JPO KIPO CNIPA USPTO 

Q9. AI 関連発明の “明確性要件” 

の判断に関する審査基準等の資

料がある場合、該当箇所を教え

てください。 

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[F-IV] [F-IV, 3.9] [F-IV, 3.9.1]  

[F-IV, 3.9.2] [F-IV, 3.9.3] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[第１章, 第 1.2.1 節]  

技術分野別審査実務基準 

[1205~1211, 6203~6204, 

7206~7208, 7402~7407 ペー

ジ] 

専利審査指南 (2023) 第 2 部 

[第 2 章, 第 2.1.1 節]  

[第 9 章, 第 5.1 節及び第 6.3.1、

6.3.2 節]  

特許審査便覧 

[2171 請求に対する二つの個別

要件] 

 

Q10. AI 関連発明の “サポート要

件/記述要件” の判断に関する審

査基準等の資料がある場合、該

当箇所を教えてください。 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[F-IV, 6] [F-II, 4.12] 

 

AI 関連技術に関する新規追加審

査事例  (平成３１年追加分)  [10

ページ] 

 

技術分野別審査実務基準 

[1204~1205 ページ] 

 

専利審査指南 (2023) 第 2 部 

[第 2 章, 第 3.2.1 節]  

[第 9 章, 第 5.1~5.2 節] 

 

特許審査便覧 

[2163 記述要件] 

 

Q11. AI 関連発明の“実施可能要

件/開示の十分性” の判断に関す

る審査基準等の資料がある場

合、該当箇所を教えてくださ

い。  

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[F-III, 1, par. 4] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[第 1 章, 第 1.1.1 節]  

 

技術分野別審査実務基準 

[1201~1204, 6201~6203, 

7201~7206, 7401~7402 ペー

ジ] 

 

専利審査指南 (2023) 第 2 部 

[第 2 章, 第 2.1.3 節]  

[第 9 章, 第 5.1~5.2 節] 

 

特許審査便覧 

[2164 実施可能要件] 

 

Q12: AI関連発明のうち、AI技術

を用いて開発した物の発明につい

ての“サポート要件/記述要件又は

実施可能要件/開示の十分性” の

判断に関する審査基準等の資料が

ある場合、該当箇所を教えてくだ

さい。  

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[F-IV, 4.12] [F-III, 4] [F-III, 12] 

 

- 技術分野別審査実務基準 

[1201~1205, 3402~3403, 

3502~3511 ページ] 

 

該当なし 

 

審査基準と研修教材 | USPTO 

Q13. AI 関連発明の“記載要件”の

判断手法についての理解を助け

るため、何らかの事例がある場

合、特定している情報について

教えてください。 

 

[概要:]  

1. 明確性要件を満たす例 

2. 明確性要件を満たさない例 

3. 実施可能要件/開示の十分性を

満たす例 

4. 実施可能要件/開示の十分性を

満たさない例 

審判部審決 T 410/96  

[リンク] [概要: 1] 

 

審判部審決 T 2140/08  

[リンク] [概要: 2] 

 

審判部審決 T 161/18  

[リンク] [概要: 4] 

 

審判部審決 T 2574/16  

[リンク] [概要: 1,3] 

 

審判部審決 T 637/03 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 A  

[事例 46] [概要: 4] 

[事例 47] [概要: 3] 

[事例 48] [概要: 3] 

[事例 49] [概要: 3,4,5,6] 

[事例 50] [概要: 3,4,5,6] 

[事例 51] [概要: 4,6] 

[事例 52] [概要: 3,4,5,6] 

[事例 53] [概要: 5,6] 

[事例 54] [概要: 5,6] 

[事例 55] [概要: 1,2]  

技術分野別審査実務基準 

[第 1 章, 事例 1 (1403~1407 ペ

ージ)] [概要: 4,6] 

 

[第 6 章, 事例 1~7 ( 6401~6419

ページ)] [概要: 3,4] 

 

[第 7 章, 事例 2 (7504~7506 ペ

ージ)] [概要: 4] 

 

該当なし 

 

 

該当なし 

 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_9_3.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=5
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2171.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2171.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_6.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_ii_4_12.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_add2019_e.pdf#page=10
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/ai_jirei_e/jirei_add2019_e.pdf#page=10
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2163.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_1.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=3
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2164.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_12.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_4.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_12.htm
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.uspto.gov/patents/laws/examination-policy/examination-guidance-and-training-materials
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t960410eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t082140eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t180161du1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t162574eu1.html
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=126
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=129
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=132
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=135
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=139
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=143
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=146
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=151
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=155
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a1_e.pdf#page=158
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
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5. サポート要件/記述要件を満た

す例 

6. サポート要件/記述要件を満た

さない例 

 

 [リンク] [概要: 6] 

 

Q14. 新規性に関する特許法にお

ける条文を教えてください。  

 

 

EPC 第 54 条 

[英語] [独語] [仏語] 

第 29 条第 1 項 

[英語] [日本語] 

 

第 29 条第 1 項 

[英語] [韓国語] 

第 22 条第 2 項 

[中国語] 

 

米国特許法 第 102 条  

[英語] 

Q15. AI 関連発明の“新規性”の判

断に関する審査基準等の資料が

ある場合、該当箇所を教えてく

ださい。 

 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[G-VI] 

 

欧州特許庁審判部判例法第 10

版 2022 年 7 月 [I.C.1-5] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B 

[第 1 章, 第 2.2.2 節]  

 

技術分野別審査実務基準 

[1311~1324 ページ]  

 

専利審査指南 (2023) 第 2 部 

[第 3 章, 第 3 節]  

[第 9 章, 第 6.1.3 節] 

特許審査便覧 

[2120 先行技術拒絶] 

[2131  新規性欠如－米国特許法

第 102 条の適用] 

 

Q16. AI 関連発明の“新規性”の判

断手法についての理解を助ける

ため、何らかの事例がある場

合、特定している情報について

教えてください。 

 

[概要:] 

1. 新規性が肯定されることを示

す例 

2. 新規性が否定されることを示

す例 

 

審判部審決 T 2440/12 

[リンク] [概要: 2] 

 

該当なし 

 

 

該当なし 

 

 

該当なし 

 

 

該当なし 

 

 

Q17. 進歩性に関する特許法にお

ける条文を教えてください。  

 

EPC 第 56 条  

[英語] [独語] [仏語] 

 

第 29 条第 2 項 

[英語] [日本語] 

 

第 29 条第 2 項 

[英語] [韓国語] 

 

第 22 条第３項 

[中国語] 

 

米国特許法 第 103 条  

[英語] 

Q18. AI 関連発明の“進歩性”の判

断に関する審査基準等の資料に

ついて、該当箇所を教えてくだ

さい。 

欧州特許庁審査ガイドライン 

(2022) 

[G-VII, 5.4] [G-VII, 5.4.1]  

[G-VII, 5.4.2] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B  

[第 1 章, 第 2.2.3 節]  

 

技術分野別審査実務基準 

[1311~1324, 6301~6302, 

7306~7316 ページ] 

 

専利審査指南 (2023) 第 2 部 

[第 4 章, 第 3 節]  

[第 9 章, 第 6.1.3 節] 

 

特許審査便覧 

[2141 自明性判断審査基準] 

 

https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030637eu1.html#T_2003_0637
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar54.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/f/ar54.html
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097#je_ch2at1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_234ed_52
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vi.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_c.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=28
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2120.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2131.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2131.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t122440eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/ar56.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar56.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/f/ar56.html
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097#je_ch2at1
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000121
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?lang=ENG&hseq=59876
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20220420&lsiSeq=236259#0000
https://flk.npc.gov.cn/detail2.html?ZmY4MDgwODE3NTJiN2Q0MzAxNzVlNDY1MWNiZDE1NDc%3D
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#al_d1fbe1_19797_b0
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/g_vii_5_4_2.htm
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=28
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2141.html
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欧州特許庁審判部判例法第 10

版 2022 年 7 月 

[I.D.9.1] [I.D.9.2] 

 

Q19. AI 関連発明の“進歩性”の判

断手法についての理解を助ける

ため、何らかの事例がある場

合、特定している情報について

教えてください。 

 

[概要:] 

1. 進歩性が肯定されることを示

す例 

2. 進歩性が否定されることを示

す例 

3. その他の例 

 

拡大審判部審決 T 1286/09  

[リンク] [概要: 1] 

 

拡大審判部審決 G 1/19  

[リンク] [概要: 3] 

 

コンピュータ利用発明/ソフト

ウェア関連発明の EPO-JPO 比

較研究 (2021) 

[事例 C-8] [概要: 2] 

 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 A  

[事例 31] [概要: 2] 

[事例 32] [概要: 2] 

[事例 33] [概要: 2] 

[事例 34] [概要: 1, 2] 

[事例 35] [概要: 2] 

[事例 36] [概要: 1] 

[事例 37] [概要: 2] 

[事例 38] [概要: 1,2] 

[事例 39] [概要: 1] 

[事例 40] [概要: 1,2] 

特許・実用新案審査ハンドブッ

ク附属書 B 

第 1 章第 2.2.3.3 節 

[例 1] [概要: 2] 

[例 2] [概要: 2] 

[例 4] [概要: 1] 

[例 5] [概要: 1] 

 

技術分野別審査実務基準 

 

[第１章, 事例 2~5 (1407~1432

ページ)] [概要: 1, 2] 

 

[第 6 章, 事例 8~18 

(6420~6444 ページ)]  

[概要: 1, 2] 

 

[第 7 章, 事例 3, 5, 6  

(7507~7510, 7515~7522 ペー

ジ)] [概要: 1, 2] 

 

専利審査指南(2023) 第 2 部, 第

9 章 

[例 11, 13, 15] [概要: 1] 

[例 12, 14] [概要: 2] 

 

該当なし 

  

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_d_9_1.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/caselaw/2022/e/clr_i_d_9_2.htm
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t091286eu1.html
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g190001ex1.html
https://documents.epo.org/projects/babylon/eponot.nsf/0/6CD3B51A85FD8C29C1258789004C23F3/$File/comparative_study_on_computer_implemented_inventionssoftware_related_inventions_EPO_JPO..pdf#page=59
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=124
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=131
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=136
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=139
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=143
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=147
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=151
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=154
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=159
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_a5_e.pdf#page=163
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=35
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=36
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=39
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/handbook_shinsa/document/index/app_b1_e.pdf#page=39
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.kipo.go.kr/ko/contFileDown.do?path=/upload/ip_info/simsaguide2022_01.pdf&fileNm=%EA%B8%B0%EC%88%A0%EB%B6%84%EC%95%BC%EB%B3%84%20%EC%8B%AC%EC%82%AC%EC%8B%A4%EB%AC%B4%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C.pdf
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_99_189202.html
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結果概要 

✓ AI 関連発明の発明該当性については、五庁全てが事例を有しています。（Q7 参照） 

✓ AI 関連発明の記載要件については、EPO、JPO、KIPO が事例を有しています。（Q13 参照） 

✓ AI 関連発明の新規性については、EPO が事例を有しています。（Q16 参照） 

✓ AI 関連発明の進歩性については、EPO、JPO、KIPO、CNIPA が事例を有しています。(Q19 参照） 

✓ AI 技術の取扱いについては、いくつかのアプローチがあります。EPO、JPO、CNIPA は、審査基準等に AI 関連発明に特化した項目や事
例を記載しています。KIPO は、AI 技術分野に特化した審査基準を有しています。USPTO は、AI に関する特許の情報をまとめたウェブペ
ージを公開しています。(Q2 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epo.org/
https://www.jpo.go.jp/e/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://english.cnipa.gov.cn/
https://www.kipo.go.kr/en/MainApp?c=1000
https://www.uspto.gov/

